* PROCESO DE ADMISION 2026-I

% U SM P o CUADRO DE VACANTES POR MODALIDAD DE INGRESO Y CARRERA PROFESIONAL
SEDE LIMA
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DASENIERIA EN CIENCIAS DE 5 50 20 0 0 0 1 0 0 0 0 9 20 (] 0 105
INGENIERIA EN
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Nota: El porcentaje de vacantes para personas con discapacidad sera el 5% del total de vacantes por todas las modalidades de ingreso (Oficio Circular N° 004-2010-SG-USMP).



